石排镇科技企业技术需求汇总表

（2021年7月）

科技型企业技术创新调研表
一、企业基本信息

	企业名称（中文）
	广东气派科技有限公司
	公司官网
	www.chippacking.com

	主营产品
	集成电路封装和测试

	企业性质
	□国有   □外商独资    □中外合资    □股份制  (民营   □其他

	是否上市企业
	(是 （上市地点及日期 上海科创板，2021年6月23日  ）               □否

	是否高新技术企业
	(是

□否
	高新技术企业认定年份
	2017、2020
	高新技术企业认定证书号
	GR202044006739

	技术领域
	(电子信息

□航空航天

□高技术服务

□资源与环境
	□生物与新医药

□新材料

□新能源与节能

□先进制造与自动化

	行业领域
	□农、林、渔、牧

□采矿业

□建筑业

□交通运输、仓储和邮政业

□信息传输、软件和信息技术服务业

□科学研究和技术服务业
	(制造业

□电力、热力、燃气及水生产和供应业

□批发和零售业

□住宿和餐饮业

□金融业

□其他                     


二、企业技术需求
	技术需求情况说明
	技术需

求名称
	集成电路（芯片）封装技术（芯片封装设计时模流分析、模拟芯片完成后的热阻、Warpage结构力学分析、RLC寄生参数提取、可靠性寿命模拟）

	
	技术需

求类别
	(技术研发（关键、共性、核心技术）

□产品研发（产品迭代升级、新产品创造）

□技术改造（设备、工艺、研发生产条件）

□技术配套（技术、服务、产业链等配套合作）

	
	技术

需求

详述
	1、需要解决的技术难题和需求；需要对应软件和培训

2、技术难点；分析时相关材料性质数据的建立

3、需达到的主要技术经济指标，如技术参数、成本和周期等；在设计时可以通过模拟及时优化设计，并可以模拟出可靠性寿命。避免了必须通过实际生产后才能发现问题

4、技术应用领域等，导体封装产品的设计和制造

	产学研合作需求
	需求

描述
	公司以与电子科技大学、西安电子科技大学建立了产学研合作。希望与拥有集成电路封装专业且有技术力量的科研院校洽谈合作共建创新载体、技术研发合作等。

	
	合作

方式
	(技术转让    □技术入股   (联合开发

(委托研发    (委托团队、专家长期技术服务

(共建新研发、生产实体


科技型企业技术创新调研表
一、企业基本信息

	企业名称（中文）
	东莞铭普光磁股份有限公司
	公司官网
	www.mnc-tek.com.cn

	主营产品
	通信光电部件、通信能源供电设备系统、通信磁性元器件、通信电源

	企业性质
	□国有   □外商独资    □中外合资    █股份制  □民营   □其他

	是否上市企业
	█是 （上市地点及日期                      ）               □否

	是否高新技术企业
	█是

□否
	高新技术企业认定年份
	2020年
	高新技术企业认定证书号
	

	技术领域
	█电子信息

□航空航天

□高技术服务

□资源与环境
	□生物与新医药

□新材料

□新能源与节能

□先进制造与自动化

	行业领域
	□农、林、渔、牧

□采矿业

□建筑业

□交通运输、仓储和邮政业

□信息传输、软件和信息技术服务业

□科学研究和技术服务业
	□制造业

□电力、热力、燃气及水生产和供应业

□批发和零售业

□住宿和餐饮业

□金融业

□其他                     


二、企业技术需求
	技术需求情况说明
	技术需

求名称
	10G LR产品去隔离器项目

	
	技术需

求类别
	□技术研发（关键、共性、核心技术）

☑产品研发（产品迭代升级、新产品创造）

□技术改造（设备、工艺、研发生产条件）

□技术配套（技术、服务、产业链等配套合作）

	
	技术

需求

详述
	（主要包括以下内容：1、需要解决的技术难题和需求；2、技术难点；3、需达到的主要技术经济指标，如技术参数、成本和周期等；4、技术应用领域等）

随着5G时代的到来，5G网络站点不断构建，基站所使用的10G光模块产品需求与日俱增，导致产品市场价格变动，需要研发足以盈利并满足市场需求的10G LR产品，从而有了10G LR 光模块去隔离器项目。主要的需求和难题在于：A. 光模块传输10km，光模块使用时对光路抗反射的性能要求极高。B. 光通信网络对模块的可靠性要求增加，期望模块部件非常稳定。C. 在满足性能与可靠性需求的同时，还要求成本低于市场价格以及可批量化。

技术难点：A. 光模块产品去掉隔离器后，如何提高产品的抗反射影响能力，保证光路常规的反射不会影响到传输。B. 可靠性上，产品去掉隔离器，对器件方案选型要求严格，确认并解决可靠性问题。C. 量产方面，产品去掉隔离器，性能余量会降低，从而导致直通率降低，如何提高直通率也是一个难点。
项目主要经济指标：A. 满足与10G LR加隔离器如光功率、灵敏度、眼图余量等指标一致。B. 满足常规2000H可靠性要求。C. 市场10G LR成本在60RMB/pcs，对于研发项目产品，量产是价格需满足低于一定幅度的市场价格，预计2022年初开始批量化。
技术应用领域:A. 10G BASE-LR/LW B. 10G Fiber Channel.

	产学研合作需求
	需求

描述
	（希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求）

10G LR去隔离器项目开发主要解决光路传输过程中处理反射的问题，且铭普本身有光模块产品研发团队，可以与光通信产品相关校企或产业链合作开发。
具有光通信研发能力的高校。
具有涉及光模块通信应用产品的科研院所等。

	
	合作

方式
	□技术转让    □技术入股   ☑联合开发

□委托研发    □委托团队、专家长期技术服务

□共建新研发、生产实体


科技型企业技术创新调研表
一、企业基本信息

	企业名称（中文）
	东莞铭普光磁股份有限公司
	公司官网
	www.mnc-tek.com.cn

	主营产品
	通信光电部件、通信能源供电设备系统、通信磁性元器件、通信电源

	企业性质
	□国有   □外商独资    □中外合资    █股份制  □民营   □其他

	是否上市企业
	█是 （上市地点及日期                      ）               □否

	是否高新技术企业
	█是

□否
	高新技术企业认定年份
	2020年
	高新技术企业认定证书号
	

	技术领域
	█电子信息

□航空航天

□高技术服务

□资源与环境
	□生物与新医药

□新材料

□新能源与节能

□先进制造与自动化

	行业领域
	□农、林、渔、牧

□采矿业

□建筑业

□交通运输、仓储和邮政业

□信息传输、软件和信息技术服务业

□科学研究和技术服务业
	□制造业

□电力、热力、燃气及水生产和供应业

□批发和零售业

□住宿和餐饮业

□金融业

□其他                     


二、企业技术需求
	技术需求情况说明
	技术需

求名称
	光模块MWDM中的调顶智能化技术开发

	
	技术需

求类别
	□技术研发（关键、共性、核心技术）

█产品研发（产品迭代升级、新产品创造）

□技术改造（设备、工艺、研发生产条件）

□技术配套（技术、服务、产业链等配套合作）

	
	技术

需求

详述
	（主要包括以下内容：1、需要解决的技术难题和需求；2、技术难点；3、需达到的主要技术经济指标，如技术参数、成本和周期等；4、技术应用领域等）

如同手机曾经历过功能机向智能机的急剧转变，光模块当今也迎来了功能模块向智能光模块的转变。5G智能网络必然要求部件智能化，智能化的层次来到了模块级别。主要的需求和难题在于：A. 模块功能智能化管控，要求模块能被查询，主动上报，信息转发等功能。B.网络对波长数的渴望一致没有中断，期望波段更密，单纤能传输容量增加。比如由粗波分的6波不能满足要求。C.网络对模块的可靠性要求增加，期望模块部件非常稳定。D.在以上的所有需求满足的同时，还要求模块成本是极度便宜和可接受的，性价比和老功能光模块需要具有竞争力。具体产品需求如：中移动的MWDM规格。

针对需求和难题，MWDM光模块中的技术难点主要如下：A. 对于模块的智能化管控, 作为应对，模块扩展了接收光口作为管控输入端口，发射光口作为管控输出端口，主要难题在于物理层的解调&调制，链路层的信息帧处理，及光口通道的性能及稳定性，比如对输入光达到21dB动态范围的输入，都能正确解调出信息。当前取得了一些成绩，但仍有非常多的内容值得取探索，研究和开发。 B.单纤容量增加，必然带来波长数量的扩展，当前MWDM使用12波来应对。C.可靠性上面, 对器件需要严格选型，并且产品需有严格而花费不菲的可靠性测试，确认并针对解决模块的可靠性瓶颈问题。D. 开发性价比有竞争力的模块，需要使用集成度更高的器件，更简洁优良并考虑产品全流程从原料到交付的设计，如何通过技术使用具有价格竞争力但性能裕量不大的元器件，如何设计产品有大裕量达到高的CPK值。这些都是新技术落地广泛应用中需要解决的问题。 

MWDM项目中，主要的技术参数：A.发射调制的比例为3%~5%，接收端的业务灵敏度范围+2dBm~-14dBm,调顶灵敏度范围为+2dBm~ -19dBm; B.满足工业级-40度~85度要求，并且全温范围内功耗小于2W。C.满足2000h高温寿命的可靠性要求。D.当前成本在~500RMB/pcs，但市场需求参考CWDM功能模块，期望量产时价格为~250RMB/pcs。对于开发周期窗口，在于批量应用之前，如果批量在2022年，期望在之前能完成，当前成本是批量应用最大的瓶颈。

技术应用领域：调顶智能化技术主要是将调控通讯直接在光纤中，同时不影响工作业务。A.这个调顶智能化技术能推广到其他光模块，将原来的功能光模块向智能光模块转变，带来的好处在于网络组装效率更高，应用更灵活，使用更加便利，维护更加快捷。达成智能网络。B.在光传感的领域上，可以使用这个技术进行远距离通讯。

	产学研合作需求
	需求

描述
	（希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求）

因为调顶智能化技术本身特性，在光领域有广泛潜在应用，铭普本身专注于光模块产品，作为互补，光传感器中的潜在应用，可以进行合作开发。

A.具有工程类或开发类能力的知名高校

B.传感器中具有业务外通信需求的应用场合

	
	合作

方式
	□技术转让    □技术入股   █联合开发

□委托研发    □委托团队、专家长期技术服务

□共建新研发、生产实体


科技型企业技术创新调研表
一、企业基本信息

	企业名称（中文）
	东莞志丰电子有限公司
	公司官网
	www.kingstate.com.tw

	主营产品
	蜂鸣器、喇叭、麦克风、耳机

	企业性质
	□国有   ■外商独资    □中外合资    □股份制  □民营   □其他

	是否上市企业
	□是 （上市地点及日期                      ）               ■否

	是否高新技术企业
	□是

■否
	高新技术企业认定年份
	
	高新技术企业认定证书号
	

	技术领域
	■电子信息

□航空航天

□高技术服务

□资源与环境
	□生物与新医药

□新材料

□新能源与节能

□先进制造与自动化

	行业领域
	□农、林、渔、牧

□采矿业

□建筑业

□交通运输、仓储和邮政业

□信息传输、软件和信息技术服务业

□科学研究和技术服务业
	■制造业

□电力、热力、燃气及水生产和供应业

□批发和零售业

□住宿和餐饮业

□金融业

□其他                     


二、企业技术需求
	技术需求情况说明
	技术需

求名称
	

	
	技术需

求类别
	□技术研发（关键、共性、核心技术）

■产品研发（产品迭代升级、新产品创造）

□技术改造（设备、工艺、研发生产条件）

□技术配套（技术、服务、产业链等配套合作）

	
	技术

需求

详述
	（主要包括以下内容：1、需要解决的技术难题和需求；2、技术难点；3、需达到的主要技术经济指标，如技术参数、成本和周期等；4、技术应用领域等）

如同手机曾经历过功能机向智能机的急剧转变，光模块当今也迎来了功能模块向智能光模块的转变。5G智能网络必然要求部件智能化，智能化的层次来到了模块级别。主要的需求和难题在于：A. 模块功能智能化管控，要求模块能被查询，主动上报，信息转发等功能。B.网络对波长数的渴望一致没有中断，期望波段更密，单纤能传输容量增加。比如由粗波分的6波不能满足要求。C.网络对模块的可靠性要求增加，期望模块部件非常稳定。D.在以上的所有需求满足的同时，还要求模块成本是极度便宜和可接受的，性价比和老功能光模块需要具有竞争力。具体产品需求如：中移动的MWDM规格。

针对需求和难题，MWDM光模块中的技术难点主要如下：A. 对于模块的智能化管控, 作为应对，模块扩展了接收光口作为管控输入端口，发射光口作为管控输出端口，主要难题在于物理层的解调&调制，链路层的信息帧处理，及光口通道的性能及稳定性，比如对输入光达到21dB动态范围的输入，都能正确解调出信息。当前取得了一些成绩，但仍有非常多的内容值得取探索，研究和开发。 B.单纤容量增加，必然带来波长数量的扩展，当前MWDM使用12波来应对。C.可靠性上面, 对器件需要严格选型，并且产品需有严格而花费不菲的可靠性测试，确认并针对解决模块的可靠性瓶颈问题。D. 开发性价比有竞争力的模块，需要使用集成度更高的器件，更简洁优良并考虑产品全流程从原料到交付的设计，如何通过技术使用具有价格竞争力但性能裕量不大的元器件，如何设计产品有大裕量达到高的CPK值。这些都是新技术落地广泛应用中需要解决的问题。 

MWDM项目中，主要的技术参数：A.发射调制的比例为3%~5%，接收端的业务灵敏度范围+2dBm~-14dBm,调顶灵敏度范围为+2dBm~ -19dBm; B.满足工业级-40度~85度要求，并且全温范围内功耗小于2W。C.满足2000h高温寿命的可靠性要求。D.当前成本在~500RMB/pcs，但市场需求参考CWDM功能模块，期望量产时价格为~250RMB/pcs。对于开发周期窗口，在于批量应用之前，如果批量在2022年，期望在之前能完成，当前成本是批量应用最大的瓶颈。

技术应用领域：调顶智能化技术主要是将调控通讯直接在光纤中，同时不影响工作业务。A.这个调顶智能化技术能推广到其他光模块，将原来的功能光模块向智能光模块转变，带来的好处在于网络组装效率更高，应用更灵活，使用更加便利，维护更加快捷。达成智能网络。B.在光传感的领域上，可以使用这个技术进行远距离通讯。

	产学研合作需求
	需求

描述
	希望与电声学相关院校、科研院所开展产学研合作，联合开发、委托研发新产品，委托团队、专家长期提供技术咨询服务。

	
	合作

方式
	□技术转让    □技术入股   ■联合开发

■委托研发    ■委托团队、专家长期技术服务

□共建新研发、生产实体


科技型企业技术创新调研表
一、企业基本信息

	企业名称（中文）
	东莞凯德新能源科技有限公司
	公司官网
	https://www.gdk-tech.cn/

	主营产品
	锂离子电池

	企业性质
	□国有   □外商独资    □中外合资    □股份制  (民营   □其他

	是否上市企业
	□是 （上市地点及日期                      ）               (否

	是否高新技术企业
	(是

□否
	高新技术企业认定年份
	2018
	高新技术企业认定证书号
	GR201844004463

	技术领域
	□电子信息

□航空航天

□高技术服务

□资源与环境
	□生物与新医药

□新材料

(新能源与节能

□先进制造与自动化

	行业领域
	□农、林、渔、牧

□采矿业

□建筑业

□交通运输、仓储和邮政业

□信息传输、软件和信息技术服务业

□科学研究和技术服务业
	(制造业

□电力、热力、燃气及水生产和供应业

□批发和零售业

□住宿和餐饮业

□金融业

□其他                     


二、企业技术需求
	技术需求情况说明
	技术需

求名称
	

	
	技术需

求类别
	□技术研发（关键、共性、核心技术）

(产品研发（产品迭代升级、新产品创造）

(技术改造（设备、工艺、研发生产条件）

□技术配套（技术、服务、产业链等配套合作）

	
	技术

需求

详述
	1.创新的提出一种技术，使电芯具有较高的性价比，同时又具有较高的循环寿命和安全性，锰酸锂正极材料价格低廉，且安全系数高；掺入锰酸锂的电芯使用寿命应达到800次以上，电性能满足要求；

2.使单体电芯的能量密度大幅提高，同时又符合安全性能好、电性能好、循环好等要求。高能量密度型锂离子电池，能量密度应大于250Wh/kg；高能量密度型锂离子电池在常温下，应至少可循环500次以上

3.高安全高比能量的固态锂离子电池，高能量密度高安全固态锂离子电池，能量密度可以达到350Wh/kg；高比能量高安全固态锂离子电池循环1000次容量保持率大于80%。

	产学研合作需求
	需求

描述
	（希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求）



	
	合作

方式
	□技术转让    □技术入股   □联合开发

□委托研发    □委托团队、专家长期技术服务

□共建新研发、生产实体


科技型企业技术创新调研表
一、企业基本信息

	企业名称（中文）
	东莞市国盈电子有限公司
	公司官网
	无

	主营产品
	产销、加工：电子产品、塑料制品、线路板产品；货物进出口。

	企业性质
	□国有   □外商独资    □中外合资    □股份制  (民营   □其他

	是否上市企业
	□是 （上市地点及日期                      ）               (否

	是否高新技术企业
	□是

(否
	高新技术企业认定年份
	
	高新技术企业认定证书号
	

	技术领域
	(电子信息

□航空航天

□高技术服务

□资源与环境
	□生物与新医药

□新材料

□新能源与节能

(先进制造与自动化

	行业领域
	□农、林、渔、牧

□采矿业

□建筑业

□交通运输、仓储和邮政业

□信息传输、软件和信息技术服务业

□科学研究和技术服务业
	(制造业

□电力、热力、燃气及水生产和供应业

□批发和零售业

□住宿和餐饮业

□金融业

□其他                     


二、企业技术需求
	技术需求情况说明
	技术需

求名称
	无

	
	技术需

求类别
	□技术研发（关键、共性、核心技术）

□产品研发（产品迭代升级、新产品创造）

□技术改造（设备、工艺、研发生产条件）

□技术配套（技术、服务、产业链等配套合作）

	
	技术

需求

详述
	（主要包括以下内容：1、需要解决的技术难题和需求；2、技术难点；3、需达到的主要技术经济指标，如技术参数、成本和周期等；4、技术应用领域等）



	产学研合作需求
	需求

描述
	（希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求）



	
	合作

方式
	□技术转让    □技术入股   □联合开发

□委托研发    □委托团队、专家长期技术服务

□共建新研发、生产实体


科技型企业技术创新调研表
一、企业基本信息

	企业名称（中文）
	东莞市讯源电子科技有限公司
	公司官网
	http://www.dgxingyuan.com/

	主营产品
	电子产品.电器配件.五金制品.电源适配器等

	企业性质
	□国有   □外商独资    □中外合资    □股份制  ■民营   □其他

	是否上市企业
	□是 （上市地点及日期                      ）               ■否

	是否高新技术企业
	■是

□否
	高新技术企业认定年份
	2018年
	高新技术企业认定证书号
	GR201844001341

	技术领域
	□电子信息

□航空航天

□高技术服务

□资源与环境
	□生物与新医药

□新材料

□新能源与节能

■先进制造与自动化

	行业领域
	□农、林、渔、牧

□采矿业

□建筑业

□交通运输、仓储和邮政业

□信息传输、软件和信息技术服务业

□科学研究和技术服务业
	■制造业

□电力、热力、燃气及水生产和供应业

□批发和零售业

□住宿和餐饮业

□金融业

□其他                     


二、企业技术需求
	技术需求情况说明
	技术需

求名称
	新能源转换产品及设备研发与制造

	
	技术需

求类别
	□技术研发（关键、共性、核心技术）

■产品研发（产品迭代升级、新产品创造）

□技术改造（设备、工艺、研发生产条件）

□技术配套（技术、服务、产业链等配套合作）

	
	技术

需求

详述
	（主要包括以下内容： 

1、新型节能材料的应用技术；

2、新材料技术指标的评测；
3、合作开发实现原材料的技术瓶颈的突破；
4、在新的能源标准内实现新的新能源概念；
5、在新的能效要求上实现VII级以上的新产品；
6、应用领域将扩展到通讯、新能源、智能、物联网等领域。

	产学研合作需求
	需求

描述
	（希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求）

开展产学研技术合作作为技术研究的基础，希望能与当地985、211院校合作开发，作为技术研究的载体，用校园团队创新思想作为产品的诞生的根本。在新能源及智慧智能领域实现新的技术突破。

	
	合作

方式
	□技术转让    □技术入股   ■联合开发

□委托研发    □委托团队、专家长期技术服务

□共建新研发、生产实体


科技型企业技术创新调研表
一、企业基本信息

	企业名称（中文）
	东莞市中利特种电缆材料有限公司
	公司官网
	

	主营产品
	研发、生产、销售、电线电缆材料、聚合改性高分子塑料、碳纤维材料等。

	企业性质
	□国有   □外商独资    □中外合资    □股份制  (民营   □其他

	是否上市企业
	(是（上市地点及日期                      ）               (否

	是否高新技术企业
	□是

(否
	高新技术企业认定年份
	
	高新技术企业认定证书号
	

	技术领域
	□电子信息

□航空航天

□高技术服务

□资源与环境
	□生物与新医药

(新材料

□新能源与节能

□先进制造与自动化

	行业领域
	□农、林、渔、牧

□采矿业

□建筑业

□交通运输、仓储和邮政业

□信息传输、软件和信息技术服务业

□科学研究和技术服务业
	(制造业

□电力、热力、燃气及水生产和供应业

□批发和零售业

□住宿和餐饮业

□金融业

□其他                     


二、企业技术需求
	技术需求情况说明
	技术需

求名称
	开发新材料、研究运用新工艺配方

	
	技术需

求类别
	(技术研发（关键、共性、核心技术）

(产品研发（产品迭代升级、新产品创造）

(技术改造（设备、工艺、研发生产条件）

□技术配套（技术、服务、产业链等配套合作）

	
	技术

需求

详述
	（主要包括以下内容：1、需要解决的技术难题和需求；2、技术难点；3、需达到的主要技术经济指标，如技术参数、成本和周期等；4、技术应用领域等）



	产学研合作需求
	需求

描述
	（希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求）

高分子塑料科研院所

  高分子塑料专业院校

	
	合作

方式
	□技术转让    □技术入股   (联合开发

□委托研发    □委托团队、专家长期技术服务

(共建新研发、生产实体


